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为何选择三菱电机的SiC MOSFET芯片

主要类别 子类别 客户收益

基本性能 借低损耗和宽工作温度范围的特性，有助于实现高效率的系统设计。

质量管理 通过从开发到批量生产的一体化质量管理，确保产品品质的一致性。

量产经验 凭借数十年积累的功率半导体专业技术和丰富的现场应用经验，有效降低产品开发风险。

可靠性 鲁棒性 即使在高速开关环境中也能确保稳定运行，从而为系统设计提供更大的灵活性。

一致性 最大限度地减少了因温度波动引起的关键特性变化，从而确保在宽泛的工作环境范围内保持稳定的性能。

相关测试 通过实施符合AEC-Q101认证要求的测试并提供测试结果，有助于减少客户在可靠性验证方面的工作量。

批量生产能力 供应稳定性 通过多基地制造体系确保稳定供应，从而降低供应链风险。

生产能力 通过多基地制造体系确保稳定供应，从而降低供应链风险。

技术支持 仿真支持 可提供 SPICE 模型，以提高设计精度并缩短评估周期。

技术咨询支持 提供全面的技术支持，包括设计协助、评估支持和失效分析，有助于加快产品上市时间。

•除了卓越的性能外，三菱电机的SiC MOSFET芯片还通过可靠性认证、稳定供应、严格质量管理和专业技术支持，
 为客户提供全方位的综合价值。
•有助于客户最小化设计风险、提升开发效率、实现高质量的产品设计，并加速产品上市速度。
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